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快克智能装备股份有限公司 

关于 2022 年度业绩快报的公告 

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     

 

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，

具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 

 

一、2022年度主要财务数据和指标 

                                                 单位：人民币元          

项目 本报告期 上年同期 
增减变动幅

度（％） 

营业总收入 901,516,046.34 780,569,837.92 15.49 

营业利润 306,862,263.40 289,425,877.52 6.02 

利润总额 307,127,003.36 289,524,095.91 6.08 

归属于上市公司股

东的净利润 
272,928,130.61 267,657,713.93 1.97 

归属于上市公司股

东的扣除非经常性

损益的净利润 

237,259,183.55 218,097,909.90 8.79 

基本每股收益（元） 1.10 1.09 0.52 

加权平均净资产收

益率 
20.84% 22.74% -1.90 

 本报告期末 本报告期初 
增减变动幅

度（％） 

总资产 1,873,784,834.74 1,666,591,276.99 12.43 

归属于上市公司股

东的所有者权益 
1,402,033,746.04 1,288,337,335.90 8.83 

股本 249,648,907.00 190,883,044.00 30.79 



归属于上市公司股

东 的 每 股 净 资 产

（元） 

5.68 5.28 7.53 

 注： 

1、 本报告期初数同法定披露的上年年末数，除基本每股收益根据有关规定予以调整外，具

体调整说明如下： 

公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会通过了《关于 2021 年度利润分配的

议案》,同意公司以资本公积向全体股东每 10股转增 3股,共计转增 57,264,913 股。该

权益分派方案已于 2022 年 6月 13 日实施完毕。 

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计

算及披露（2010 年修订）》的相关规定，公司根据资本公积转增股本后的股本总数重新

计算比较期间的每股收益。上年同期的基本每股收益由 1.42 元调整为 1.09 元。 

2、 上表以合并报表数据填制。 

 

二、经营业绩和财务状况情况说明 

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 

经初步核算，报告期内公司实现营业收入90,151.60万元，同比增长15.49%；

实现归属于上市公司股东的净利润 27,292.81 万元，同比增长 1.97%；归属于上

市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,725.92 万元，同比增长 8.79%；基

本每股收益 1.10 元，同比增长 0.52%。报告期末，公司总资产 187,378.48 万元，

较上年末增长 12.43%；归属于上市公司股东的所有者权益 140,203.37 万元，较

上年末增长8.83%；归属于市公司股东的每股净资产5.68元，较上年末增长7.53%。 

因公司实施股权激励计划，报告期及上年度分别确认股份支付费用

4,649.70 万元、1,328.20 万元，剔除该因素影响后，报告期归属于上市公司股

东的净利润为 31,277.30 万元，同比增长 12.13%。 

报告期内，公司业务整体保持稳健发展态势。其中，在选择性波峰焊、激光

焊、热压焊等拳头产品的带动下，精密焊接装联设备板块实现小幅增长，在市场

低迷时期展现出了较强的韧性；机器视觉制程设备、智能制造成套装备板块对增

长贡献较大，主要原因系公司的 AOI 检测装备在国际头部品牌的智能终端产品

生产过程的应用场景不断深入拓展，以及在新能源车电动化、智能化的浪潮下，



毫米波雷达、PTC热管理器、电驱电控产品等自动化组装线需求增长迅速；针对

于功率半导体的真空焊接炉、IGBT载板激光去胶等设备实现了千万级的交付。 

2022 年半导体行业承压，但受益于智电汽车、新能源风光储行业高景气，

功率半导体逆势增长。公司加紧研发投入，聚焦功率半导体，着力打造的 IGBT

多功能固晶机、甲酸焊接炉、纳米银烧结设备均已进入调优打样阶段；纳米银烧

结设备作为第三代半导体封装中“卡脖子”装备，已取得了国内头部客户的订单预

期。公司将以此为抓手，形成功率半导体封装成套解决方案能力，在 2023 年实

现量产突破。 

（二）增减变动达30%以上项目的主要原因 

报告期内公司股本较同期增长30.79%，主要系公司2021年度股东大会通过了

《关于2021年度利润分配的议案》,同意公司以资本公积向全体股东每10股转增3

股,共计转增57,264,913股。该权益分派方案已于2022年6月13日实施完毕。 

 

三、风险提示 

本次业绩快报为公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，不

构成对投资者的业绩承诺，具体财务数据将在公司2022年年度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 

 

四、备查附件 

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖

章的比较式资产负债表和利润表。 

 

特此公告。 

 

 

快克智能装备股份有限公司董事会 

2023 年 4 月 15 日 


